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HIGH TEMPERATURE INSULATOR SHEETS

斷熱薄板

Q特長：將AES wool做成紙狀，富柔軟性，可彎折使用。此外，可用剪刀、裁切器等裁切。Q厚度1～2mm的薄型斷熱板。
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型式 指定單位1mm

❹選擇T❷A ❸B
❶Type A≧B

HIPYKH
HIPLKH

20～ 02005 ～500

1
2

HIPSKH 1.5
2

Q精密度基準
T的尺寸公差

   （HIPYKH・HIPLKH）

   （HIPSKH）
  T：±0.20

T 1.0 2.0
±0.15 ±0.25

QHIPSKH特性
概要：以無機質礦物・纖維・填充材料及結合材等為主要原料，製作成形後進行乾燥。

E由於為易碎材質，使用上請多加注意。E記載數值為參考值。
EHIPYKH・HIPLKH的特性DP.2370

值性特位單目項

密度 kg/m3 900

拉伸強度 N/ 54.2mm

壓縮率（6.86MPa ％） 20

復原率（6.86MPa ％） 35

熱傳導率
W/（m・K） 0.11

｛cal/cm・sec・℃｝ ｛0.26×10－3｝

E特性 DP.2370

Type 主基材 主材料 等級 顏色 使用環境溫度

HIPYKH 玻璃纖維 超耐熱
環氧樹脂 高強度 褐色 常溫～180℃

HIPLKH 玻璃纖維 硅酸系
膠合劑 高溫耐久 白色 －80℃～400℃

HIPSKH － 無機質
礦物 薄型耐熱 灰色 常溫～800℃

擇選式型

❶Type ❷T ❸A ❹B

HIFPN
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Q容許公差

T尺寸 A尺寸 B尺寸

1 2 3
＋4/－2

±0.15 ±0.25 ±0.30

Q特性

密度（kg/m3） 250 
最高使用溫度（℃） 1300

熱傳導率
（W/m・K）

400℃ 0.08
600℃ 0.12
800℃ 0.17

1000℃ 0.23

拉伸強度
（N/25mm） T

1mm 23
2mm 39
3mm 58

Q斷熱紙

Q高強度

Q高溫耐久

Q薄型耐熱
❸A

❹
B

❷ T

HIFPN

M材質 AES wool
E使用環境溫度～1300℃

EHIFP變更為此材質。（原材料停止生產，販售）
EHIFPN易斷裂與掉屑，使用上請多加注意。

HIGH TEMPERATURE INSULATOR PAPERS

斷熱紙
橘色文字表示

新刊載

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
x 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

型式及規格變更
以紫字表示

E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單。
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。

❶型式 － ❷A － ❸B － ❹T

HIPYKH － 300 － 200 － 1

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。
型式（❶Type ·❷T） － ❸A － ❹B

       HIFPN3 － 100 － 400

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

Delivery
出貨日

●HIPYKH · HIPLKH

日 出 貨3
Delivery
出貨日

日 出 貨5●HIPSKH

日 出 貨5
P.6第3日出貨
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